




























































































































































































































































































o e
N\ 5L BS PT5F2307
& N
V A
24.4 ADCH# 4
L 17 WY Vop =5.0V, TA = 25°C
¥ 5 %1 B/AME | BBIE | BRKME | B
TEsETEE Vap 1.8 5.0 55 Vv
BE Nr | VRer=5.0V 11 12 bit
N E VaIN GND --- VRef V
O\ EEFH Rain | VIN=5.0V 2 --- --- MQ
1.26 1.28 1.3
2.02 2.048 2.07
% 3 v V=5.0V v
AHSEBE REFIN 3.04 | 3.072 3.1
4.05 4.096 4.15
SERERER
g%ﬁ 5% E TCvref 60 p}g(r:n
NS FEHBE VREF 1.28 VDD Vv
ENJRHEF FH ZAIN - - 1 kO
A/D ¥# R lao | ADC #ilk T4, VDD=5.0V 1.0 1.5 mA
AID #r )\ HLIR laon | VDD=5.0V 10 HA
N VDD=5.0., VRrRer=5.0V
Rl P& | ADC_CLK<2MHz 1 | LSB
- VDD=5.0V, Vgrer=5.0V
ML RE ILe ADC_CLK<2MHz +2 LSB
e R VDD=5.0V, VRrer=5.0V
FEZ
WZERE Er ADC CLK<2MHz +1 +3 LSB
N VDD=5.0V, VRer=5.0V .
B RE Ez ADC_CLK<2MHz +0.5 +2 LSB
\ VDD=5.0V, VRer=5.0V
BEMRE EA> | ADC_CLK<2MHz 3 | LSB
ADC B % tao 0.3 80 us
ADC JEFEET R tsamp 2 4 --- us
BT ) Tcon 16 - 29 tap
www.pintengtech.com RA5 V1.2 96 / 101




C‘\ o 5 PT5F2307
N s
25. HER~THE

25.1 SOP28#}3:

| . |

N i = T
|I|—| o N e T e I o R e e O e B II ":thzll = 1—'='—i1"l'—_':':'_
) Tl s '
a1 | L1 .
AHAHAHRAHRHKAAHA
O
TEIR LA LLLAL
b _e E B
Kl 15 SOP28 4% &
% 18 SOP28 Ff#: R ~F
R~F (mm #47) R~F (mm #42)
5 BAME | BAE | BXE s BAME | BEE | BXME
A - - 2.65 E1 7.40 7.50 7.60
A1 0.10 - 0.30 e 1.27BSC
A2 2.25 2.30 2.35 h 0.25 - 0.29
A3 0.97 1.02 1.07 L 0.70 - 1.00
D 17.90 18.00 18.10 L1 1.40REF
E 10.10 10.30 10.50 0 0° - 8°
0.39 - 0.47

www.pintengtech.com RA5 V1.2 97 / 101



PT5F2307
ST

25.2 SSOP28%f %

" HARAARAARARRAR A

B1
i
I

\H
TRUFRRRARERE | et
¢:hﬁ;?ﬁ f ‘ ‘ x&i4__ _,4i\

1
_,_.-|—._
|
]
|
]
|
]
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
]
1
|
|
]
]
. |
el
-
W
| 3
f
g I|I
o
II| || !
i 'I"J J.-"f
"'-*__lllpﬂ""-

K 16 SSOP28 i} #: &
% 19 SSOP28 i %: N~

e R~F (mm Bfir) . R~ (mm Bfr)
BAME | fEME | BRE | BAME | B | BKE
A 9.8 - 10.00 C3 0.05 - 0.25
A1 0.254 Cc4 0.203 0.233
A2 0.635 D1 0.40 0.70
A3 - 0.695 - D 1.05
B 3.85 3.95 01 8°~12°TYP4
B1 5.84 6.24 02 8°~12°TYP4
B2 5.00- 03 0°~8°
C 1.4 1.6 R1 0.20TYP
C1 0.61 0.71 R2 0.20TYP
C2 0.54 0.64
www.pintengtech.com RA5 V1.2 98 / 101



25.3 SSOP20#t 3

PT5F2307
ST

20. 8#0. 1+0. 05

/ HEkD
HHHARAH AR P
| / ( |
s Nl
| + 2
A = ——— "
I C3
| c4
ECEEECEE =T
~
e 5
ik}
A =
i
K 17 SSOP20 &34
# 20 SSOP20 &} % R~
. R~F (mm #47) e R~F (mm #47)
BME | BEE | BAE ‘ wAME | BEME =N
A 7.15 - 7.25 C3 - 0.152 -
A1 - 0.30 - C4 0.172
A2 - 0.65 - H 0.05 - 0.25
A3 - 0.525 - 0 12°TYP4
B 5.25 - 5.35 01 12°TYP4
B1 7.65 - 7.95 02 10°TYP
B2 0.60 - 0.80 03 0°~8°
(o 1.45 - 1.55 R 0.20TYP
C1 1.65 - 1.85 R1 0.15TYP
C2 - 0.674
www.pintengtech.com RA5 V1.2 99 / 101



C‘\ du iS5 PT5F2307
N7 o
25.4 QFN243}3%
D A
Al
24 I
[ 0
.\_ Laser g(arlc
Pin 1 1D
1 R L L
| (& ]
| i
' 143
Top View Side View
K
| 24
> UUUuUU
[ 1
D) | -
) -
SR =
) ) -
[ | -
ANANANIANANE
b _ |
Bottom View
& 18 QFN24 &35
% 21 QFN24 $ 3 R~
e R~F (mm #41) - R~F (mm #£47)
BAME | HEME | BKE B/ME HAE | BKE
A 0.70 0.75 0.80 D1 2.35 2.45 2.55
A3 0.203 E1 2.35 2.45 2.55
b 0.20 0.25 0.30 e 0.50
D 3.90 4.00 4.10 K 0.365 0.375 0.385
E 3.90 4.00 4.10 L 0.30 0.40 0.50
www.pintengtech.com RA5 V1.2 100 / 101




C‘\ oo 5 PT5F2307
N7 o

26. i EiEFx
BAS | Bl KA H
V1.0 I hi 2024-10-25
V1.1 & 16 MR A T AF H AT 2025-02-13
B H QFN24 5 47 [
' 2025-02-17
viz M5 SSOP20,SOP284:} 4

AR LLE WA HE, 15 K TR # A

www.pintengtech.com RA5 V1.2 101 / 101



	1. 产品概述
	2. 主要特性
	3. 管脚配置
	4. 系统结构
	5. 中央处理器
	5.1 指令集
	5.2 寻址方式
	5.3 CPU寄存器

	6. 存储系统(ROM/RAM)
	6.1 RAM
	6.2 ROM
	6.3 OPTION

	7. 特殊功能寄存器(SFR)
	7.1 SFR地址
	7.2 扩展特殊功能寄存器地址
	7.3 SFR汇总

	8. 时钟系统
	9. 工作模式
	9.1 STOP模式
	9.2 IDLE模式

	10. 中断系统
	10.1 中断结构
	10.2 中断优先级
	10.3 中断向量列表
	10.4 中断 SFR

	11. 实时时钟系统(RTC)
	11.1 RTC功能
	11.2 RTC SFR
	11.3 RTC应用说明
	11.4 RTC配置流程

	12. 定时器(TIMER)
	12.1 TIMER0
	12.1.1 定时模式
	12.1.2 计数模式

	12.2 TIMER1
	12.3 TIMER2
	12.4 PWM
	12.4.1 PWM SFR
	12.4.2 PWM配置流程


	13. 通用输入输出端口(GPIO)
	13.1 GPIO SFR
	13.2 IO配置说明

	14. 端口资源映射
	15. 电容触摸(CDC)
	16. 模数转换器(ADC)
	16.1 ADC SFR
	16.2 ADC配置流程

	17. 低电压检测(LVD)
	18. 同步串行总线(Mini I2C)
	18.1 I2C SFR
	18.2 I2C功能描述
	18.3 I2C通讯过程
	18.3.1 主机发送模式软件配置流程
	18.3.2 主机接收模式软件配置流程
	18.3.3 从机接收模式软件配置流程
	18.3.4 从机发送模式软件配置流程

	18.4 I2C时钟设置

	19. 通用异步收发器(UART)
	19.1 UART SFR
	19.2 UART工作模式
	19.3 UART波特率

	20. 在线编程(IAP)
	20.1 IAP SFR
	20.2 IAP操作流程

	21. 看门狗定时器(WDT)
	22. 复位系统(RESET)
	23.  程序下载和仿真
	24. 电气特性
	24.1 电气特性极限参数
	24.2 直流特性
	24.3 振荡器特性
	24.4 ADC特性

	25. 封装尺寸图
	25.1 SOP28封装
	25.2 SSOP28封装
	25.3 SSOP20封装
	25.4 QFN24封装

	26. 历史记录

